Deformazioni per i test dei PCB
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Le deformazioni per i test dei PCB sono utilizzati per misurare varie proprieta meccaniche dei
circuiti stampati, nei computer, nella strumentazione, nei prodotti digitali, negli
elettrodomestici, nei dispositivi di controllo, nella valutazione qualitativa.

L'uso di questi estensimetri in miniatura aiuta a controllare e prevenire possibili problemi
di guasto (come linstallazione del chip BGA, lo stress di installazione del circuito stampato,
le vibrazioni meccaniche, il monitoraggio delle saldature, ecc.)

Questi estensimetri sono pienamente conformi ai requisiti standard IPC / JEDEC-9704
«Guida di prova del circuito stampato».
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